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SPECIFICATIONS

Modele

Processeur

CPU socket
Chipset

Slots graphiques

Sorties vidéo
Mémoire

Slots d'extension
SATA/M.2 / U.2
USB 3.1 Gen2
USB 3.1 Genl

USB 2.0
LAN

Audio

Wi-Fi/BT
Format

FEATURES

X370 GAMING PRO CARBON AC

AMD® RYZEN™ de lere et
2eme génération / AMD®
RYZEN™ avec processeur
graphique Radeon™ Vega /
AMD® série-A et Athlon™ pour
socket AM4

AM4
AMD® X370

2 x PCI-E 3.0 x16 + 1 x PCI-E 2.0
x16
CrossFire 2-way SLI / 3-way

DVI-D,HDMI™

4 DIMM, Dual Channel
DDR4-3200+(0C)

3 x PCI-E x1

6 x SATA 6 Gb/s, 2 x M.2

2 x USB 3.1 Gen2 (Type A+C)
8 x USB 3.1 Genl

6 x USB 2.0

Intel® 1211AT Gigabit LAN

Connecteur audio haute
définition 7.1 S/PDIF

Intel® WiFi / Bluetooth 4.2
ATX
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CONNECTIONS

1. Port périphérique PS/2

3. Ports USB 3.1 Genl

5. Conencteur audio en plaqué or
7. HDM|™

9. Port USB 3.1 Gen2 type A/C en
plaqué or

2. Port DVI-D

4. Port Intel® Gigabit LAN

6. Ports USB 2.0

8. Ports USB 3.1 Genl VR Ready
10. Sortie S/PDIF optique
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